ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY PHCENIX

Podstawa obudowy
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Dane techniczne

Wskazowki

Instrukcja montazu

Zalecenie

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzaj obudowy
Seria obudow
Rodzina produktow
Konstrukcja

Maks. liczba pinéow
Wykonanie

Z otworem wentylacyjnym
Status utrzymania danych

Wersja artykutu

CONTACT

Kod producenta: 2890108

Opis produktu

Obudowa na szyne DIN, Podstawa obudowy z nézkg metalowg i stykiem FE,
wysoka konstrukcja, ze szczeling wentylacyjng, szerokos¢: 22,6 mm, wysokos¢:
99 mm, gtebokosé: 107,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035),
potgczenie poprzeczne: zintegrowane ztgcze magistrali, ilos¢ biegunow - tgcznik
poprzeczny: 10+2, Lgcznik magistrali: styki rownolegte 10, styki szeregowe 2

Przestrzegac¢ karty katalogowej rodziny produktéw znajdujgcej sie w materiatach do pobrania.

Materiat padéw stykowych do tgcznika magistrali galwaniczny ztoto (twarde ztocenie)

Podstawa obudowy

Obudowa na szyne DIN

ME

ME 22,5..

Podstawa obud. ze szczel. wentyl., wymagana do skompletowania modutu pokrywy obudowy

0)

Podstawa obudowy z n6zka metalowg i stykiem FE, wysoka konstrukcja
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ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY

Podstawa obudowy

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Szerokosé

Wysokos$é

Gtebokosé

Gtebokos¢ od gornej krawedzi szyny DIN

Gtlebokosc¢ od gérnej krawedzi szyny DIN do punktu oparcia
czesci gornej

Konstrukcja PCB

Grubos¢ plytki drukowanej

Dane materiatu

Kolor (Obudowa)

Klasa palnosci wg UL 94
CTlwg IEC 60112
Materiat obudowy

Jakos$c¢ powierzchni

22,6 mm
99 mm
107,3 mm
100,7 mm
68,5 mm

1,4mm .. 1,8 mm

jasnoszary (RAL 7035)
VO

600

Poliamid

bez obrdbki

PHCENIX
CONTACT
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ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY

Podstawa obudowy

Warunki srodowiskowe i zywotnosé

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia
Wspétczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C

Temperatura otoczenia
Wspotczynnik redukcji
Pozycja montazu

Strata mocy
Badanie odpornosci na drgania

Specyfikacja pomiarowa
Czestotliwos¢

Predkos¢ przesuwu
Amplituda
Przyspieszenie

Czas pomiaru na 0$

Kierunki pomiaru

20 °C
1
pionowa

6,1 W

30°C
0,91
pionowa
55W

40°C
0,81
pionowa
49W

50 °C
0,7
pionowa
4,3 W

60 °C
0,57
pionowa

3,5W

70 °C
0,49
pionowa

31w

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10

10-150 - 10 Hz

1 oktawa/min
0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
2g (58,1 Hz ... 150 Hz)

25h
0sX,Yiz

PHCENIX
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ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY

Podstawa obudowy

Badanie rozzarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa

Temperatura

Czas dziatania

Wytrzymatos$¢ na wysokie temperatury / badanie
metodg wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa

Temperatura

Czas trwania kontroli

Sita
Trwato$¢ mechaniczna/beben do préby upadku
Specyfikacja pomiarowa

Wysokos$¢ upadku

Czestotliwosé
Udary

Specyfikacja pomiarowa

Rodzaj udaru

Przyspieszenie

Czas trwania udaru

Liczba udaréw w kazdym kierunku

Kierunki pomiaru

Stopien ochrony (kod IP)
Specyfikacja pomiarowa
Warunki otoczenia

Maks. osiggalny kod IP

Temperatura otoczenia (praca)

Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)
Temperatura otoczenia (montaz)

Wzgledna wilgotno$é powietrza (sktadowanie/transport)

Dane PCB

Liczba mocowan ptytki drukowanej
Sposéb mocowania PCB
Grubos¢ PCB

Montaz

Sposéb montazu

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
850 °C
30s

DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
125°C

1h

20N

DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
50 cm
10

DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Pétsinusioda

159

11 ms

3

0% X, YiZ(dod. i uj.)

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

P20

-40 °C ... 105 °C (w zaleznosci od mocy traconej)
-40°C..55°C

-5°C...100°C

80 %

1

Modut wsuwany (opcjonalny zatrzask przez blokade wyciggniecia PCB)

1,4 mm ... 1,8 mm

Montaz na szynie DIN

PHCENIX
CONTACT
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Dane opakowania

Rodzaj opakowania zapakowany w karton

Rodzaj opakowania Karton
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